
2008-2009年中国IC卡行业市

场分析及发展趋势研究报告



一、调研说明

　　《2008-2009年中国IC卡行业市场分析及发展趋势研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的

周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰

写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

　　报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其

次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报

告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投

资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有

重要帮助。

官方网址：   https://www.icandata.com/view/45580.html

报告价格：   纸介版9000元    电子版9000元    纸介版+电子版9200元

订购电话：   400-700-0142  010-80392465

电子邮箱：   sales@icandata.com

联  系  人 ：   刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

https://www.icandata.com/view/45580.html


二、摘要、目录、图表

　　近几年，中国IC卡行业步入产业分工合作、规模应用起步、产品由低端向高端延伸发展

的新阶段，产品结构调整、应用技术升级和优化资源配置稳步推进，表现出应用技术多元化

、产品价格持续下滑、应用需求差异化、卡片市场国际化的典型特征。整个行业面临资本、

技术、市场、配套、经营等多方面新的压力和挑战，同时还面临海外市场拓展的若干困难。

在这种情况下，加速产业结构调整，完善产业链的建设，探索差异化的竞争战略，逐渐向高

附加值环节转移，通过加强合作来协调优化市场环境，积极探索海外市场的发展，成为中

国IC卡行业实现可持续发展的重要手段。

 

　　2008年起我国将支持产、学、研、用相结合的金卡工程多功能卡应用联盟的发展，加强

跨部门、跨行业、跨地区的合作，拟定相关政策措施，引导和支持产用结合和融合发展。同

时，建立第三方产品及安全检测认证中心，确保IC卡安全使用。开展法规保障、安全管理和

技术防范体系等IC卡应用安全体系建设，探索运用公开密钥密码等技术，构建密码技术信息

安全保障基础设施。目前，我国行业性IC卡应用覆盖电信、社会保障、公安、税务、交通、

建设及公用事业、卫生、石油石化、组织机构代码管理等多个领域，发卡总量超过50亿张。

随着IC卡应用范围不断扩大，各类IC卡的功能扩展和相互融合加快。

 

　　中国智能卡市场的庞大让国外产业巨头看到了巨大市场前景，于是出现了以英飞凌为代

表的国际大厂抢攻这个市场的局面。目前，在重要的智能卡市场上，芯片供应商集中为英飞

凌、瑞萨、飞利浦、ST等国际半导体巨头，国内智能卡芯片设计企业的份额很少，而且技术

水平和产品的稳定性也处于落后状态。通过FCOS的快速上马可以看出，英飞凌将未来智能卡

的门槛提高了。一旦3G应用铺开，在USIM卡领域，也许将出现只有大唐微电子一家对抗外国

供应商的局面，本土智能卡芯片供应商应当加强研发，积极布局。

 

　　本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工业和信

息化部、国家商务部、国务院发展研究中心、中国社会经济调查研究中心、中国信息产业商

会智能卡专业委员、中国智能卡信息、国际电子商情、卡市场信息网、中国行业研究网等提

供的大量基础资料，以及对我国IC卡市场现状、发展趋势及其所面临的问题等进行的深入调

研。报告全面总结了2008年中国城市IC卡的应用发展状况和特点，深入解析了IC产业链，介

绍了IC卡优企业并对其竞争策略进行了综合评价，分析了IC卡应用需求以及市场供给的情况



，对市场竞争整体格局做出建议。在此基础上，深入研究了中国未来IC卡市场趋势和市场规

模。报告还综合研究了当前我国IC卡行业面临的国际市场竞争与挑战。本报告内容简练、论

述精辟，在撰写过程中，运用了大量的图、表等工具进行分析，是IC卡行业、相关企业单位

准确了解目前中国IC卡市场发展动态，把握IC卡发展趋势，制定市场策略的首选精品。
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